
e200x0內核

MPC560xS結構圖

整數
執行單元

通用寄存器
(32位 x 32位)

分支單元

指令總線 數據總線

INTC

振蕩器

BAM

RTC

eDMA DCU

PLL

PIT

SWT

Aux PLL

VREG

STM

JTAG

NDI

交叉開關 (XBAR)

內存保護單元 (MPU)

負載/存儲
單元

乘法單元

指令單元
VLE

Flash控制器 外設網橋

LINFlex

ADC

LCD

DSPI

I2C

eMICS200

FlexCAN

SUI

SMD SSD

Flash
(ECC)

Flash
(ECC)

SRAM
(ECC)

EEPROM
(仿真)

RAM
控制器

RAM
控制器

QuadSPI

圖形
SRAM

概述

MPC560xS系列是最新一代32位Power 

Architecture®微控制器（MCU），能滿足汽車	

儀錶板應用中的彩色薄膜電晶體（TFT）顯示	

屏要求。平臺架構包括直接驅動TFT顯示屏的	

片上顯示控制單元（DCU）。此外，如果需要	

增加存儲空間，系統內存還可以通過片上串行	

外設接口（SPI）進行擴展。MPC560xS系列為

您提供經濟高效的入門級儀錶板解決方案，	
它能夠擴展您的設計，滿足您的性能需求。

應用

•	 儀錶板

•	 中央顯示屏

生態系統

MPC560xS系列MCU的支持工具同飛思卡爾

MPC5500的支持工具類似，因此提供了一個

廣泛的成熟工具和軟件廠商網絡。此外，它還

具有一個高性能Nexus 5001調試接口。

2008年下半年將提供開發支持：

•	 內置CAN、LIN 接口的汽車電子評估板（EVB） 

•	 編譯器

•  調試器

•  JTAG和Nexus 5001接口

以下軟件支持將在2008年下半年提供：

•	 來自第三方的OSEK解決方案

•  CAN和LIN驅動

•  AUTOSAR套件
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32位微控制器

MPC560xS系列
用于儀錶板的Power Architecture® MCU 
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選型指南

產品型號 溫度範圍 特性 封裝 速度

MPC5606S C V M

e200z0h內核、高達64 MHz、1 MB閃存、
4個16 KB EEPROM仿真模塊(ECC)、48 KB  
RAM、160 KB圖形RAM、內存保護單元(MPU) 
支持12段內存保護區域、16通道eDMA

144 LQFP, 
176 LQFP 64 MHz

MPC5604S C V M

e200z0h內核、高達64 MHz、512 KB閃存、
4個16 KB EEPROM仿真模塊(ECC)、48 KB 
RAM、內存保護單元(MPU)支持12段內存保
護區域、16通道eDMA

144 LQFP 64 MHz

MPC5602S C V M

e200z0h內核、高達64 MHz、256 KB閃存、
4個16 KB EEPROM仿真模塊(ECC)、 24 KB  
RAM、內存保護單元(MPU)支持12 段內存
保護區域、16通道eDMA

144 LQFP 64 MHz

開發工具

部件編號 描述 定價*

XPC560SKIT176S EVB母板和子卡（包括176引腳MPC560S MCU） $360

XPC560SKIT144S EVB母板和子卡（包括144引腳MPC5606S MCU） $360

XPC560XS208EM144
MPC560xS 208引腳轉144引腳適配器。能夠將208引腳
MPC560xS轉換為144引腳。208引腳的MPC560xS具有
Nexus 5001™調試接入

$150

* 製造商建議的零售價
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低功耗設計

• 	專為內核和外設的動態功率管理而設計

•	 由軟件控制外設時鐘門控

•	 多個電源域最大限度地減少低功耗模式中

的漏電流

主要特性

•	 e200 32位Book E內核是兼容基于Power 

Architecture技術構建的CPU內核 

	 可變長度編碼（VLE）指令集與傳統的	

		 Book E兼容代碼相比代碼尺寸大大降低

•	 帶有閃存控制器的高達1 MB的片上閃存

•	 4個獨立的16 KB閃存塊用于EEPROM仿真

• 	帶ECC功能的高達48 KB片上SRAM

• 	高達160 KB的片上圖形SRAM（沒有ECC）

• 	使TFT顯示屏支持WVGA分辨率的並行數據

接口（PDI），用來提供數字視頻輸入

• 	使用PWM通道和eDMA2x生成和播放音頻

• 	40個4段LCD顯示器驅動

• 	帶有步進止動檢測功能的步進電機驅動，	
最多可驅動6個表頭

  瞭解更多： 瞭解 MPX560xS系列解決方案的更多信息，	
請訪問：www.freescale.com.cn/automotive


